电子束离子束专业委员会 

2017 “粒子束技术创新与发展研讨会”
第 一 轮 通 知

各位委员、各位专家：

根据中国电工技术学会电子束离子束专业委员会2017年学术交流计划安排，为促进专委会的学科建设，加强专委会委员单位之间的科技合作，增强合作承担国家和军队重大项目的能力，提升专委会的影响力，2017 “粒子束技术创新与发展研讨会”定于2017年8月在北京召开。会议报告以名誉主任委员和常委为主，就粒子束技术前沿、产业发展、科技合作及专委会建设等方面进行研讨，会议将根据讨论情况，形成一定形式的讨论成果。
1、 会议主题
面向工业4.0和服务于国家科技创新的粒子束装备与技术
2、 会议研讨内容（包含但不限于）

1. 粒子束技术应用国内外发展趋势

2. 粒子束装备研制进展

3. 粒子束特殊材料与器件工艺
4. 电子束和激光3D打印国内外发展趋势
5. 粒子束技术替代电镀的研究
6. 粒子束技术在武器装备中的应用
7. 科研合作推进粒子束技术的创新发展
3、 会议承办

会议由北京印刷学院承办。
4、 会议地点及日程

1. 会议日期：2017年8月24-26日
2. 会议初步日程：
· 8月24日下午参会人员报到

· 8月25-26日交流报告、讨论

· 8月26日下午参观(北京印刷学院等离子体物理及材料研究室，北方微电子)、会议结束
3. 会议地点：北京、北京印刷学院
4. 报到地点：北京印刷学院主楼
5、 会议注册费
会议注册费，教师1000元/人，学生400元/人。
6、 会议联系方式
王正铎，13683671171，wangzhengduo@bigc.edu.cn
张海宝，15811560634，hbzhang@bigc.edu.cn
程久珊，13810006223，jscheng@bigc.edu.cn
7、 其它

为提前做好会议的筹备工作，至本通知发出之日起开始接受报名，拟参会人员请填写附件回执并最晚于5月20日之前发送到会议联系人电子邮箱。
2017“粒子束技术创新与发展研讨会”
（填写此回执，于2017年5月20日前，以附件发电子邮件到：wangzhengduo@bigc.edu.cn,hbzhang@bigc.edu.cn, jscheng@bigc.edu.cn）
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